INTISARI

PENGGUNAAN HARDBOARD UNTUK MENGATASI BONDING SOL
TERANGKAT PADA PROSES ASSEMBLING SEPATU ARTIKEL NEIRA
LYCRA DI PT SEPATU BATA Thk JAKARTA SELATAN

Oleh: Riza Nadia

PT Sepatu Bata Thk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang persepatuan,
salah satunya yang memproduksi sepatu dengan nama artikel Neira Lycra. Pada
saat pelaksanaan magang, terdapat permasalahan yang terjadi pada proses
assembling pembuatan sepatu ini salah satunya yaitu bonding sol terangkat. Metode
pelaksanaan tugas akhir dalam pemecahan masalah ini adalah dengan melakukan
eksperimen (percobaan). Dari hasil pengamatan yang dilakukan diketahui faktor
penyebab permasalahan yaitu karena material upper yang digunakan bersifat
stretchy/elastis dan perlakuan saat finishing tidak langsung dilakukan. Tindakan
perbaikan yang diusulkan yaitu memasang hardboard pada area bonding sol
terangkat dan pemberian stik pada proses finishing dilakukan langsung saat sepatu
selesai diinjeksi sehingga bentuk sepatu tidak berubah.
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ABSTRACT

ADDITION OF HARDBOARD TO OVERCOME THE LEVELED SOL BONDING
IN THE NEIRA LYCRA SHOE ASSEMBLING PROCESS AT PT SEPATU BATA
Thk JAKARTA SELATAN
By: Riza Nadia

PT Sepatu Bata Tbk is a company engaged in shoes, one of which produces shoes
with the article name Neira Lycra. At the time of the internship, the problems that
occurred in the assembling process of making shoes in Neira Lycra's article were
the lifting bonding, based on this problem. The method of implementing the final
project in solving this problem is by conducting experiments. From the observations
made, it is known that the factors causing the problem are because the upper
material used is stretchy / elastic and the treatment during finishing is not carried
out directly. The corrective action proposed is to install the hardboard in the raised
bonding area and apply a stick to the finishing process immediately when the shoe
is injected so that the shape of the shoe does not change
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